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ESPECIALIDAD: DISENO DE CIRCUITOS INTEGRADOS.
(DCI-2023-03)

Atendiendo a las exigencias actuales de la Industria de los Semiconductores y considerando la
nueva politica de Nearshoring y la Ley Chips de los Estados Unidos, punto de inicio del Plan Sonora
en México, se propone la especialidad “DISENO DE CIRCUITOS INTEGRADOS".

Esta especialidad busca aportar al perfil de egreso de los ingenieros, conocimientos relacionados
con las técnicas utilizadas para el diseno de circuitos electrdonicos integrados. Se proponen 6
asignaturas de 5 créditos cada una, para un total de 30. Esta especialidad puede incorporarse a
diferentes carreras de ingenieria, como Ingenieria en Semiconductores, Ingenieria Electrénica,
Ingenieria Mecatrénica, Ingenieria en Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones y
carreras afines a la electrénica.

Debido al perfil y caracterizacién de las asignaturas, es necesario que las y los estudiantes que
tomen esta especialidad, posean habilidades y saberes sobre el tema de los semiconductores y
electrénica. El enfoque esta en los procesos de diseflo de circuitos integrados, tanto digitales
como analégicos. En el area de diseno digital, se abordan temas de andlisis y sintesis de circuitos
digitales, desde los mas bdasicos hasta complejos microprocesadores e interfaces de
comunicacién y por el lado de los circuitos analdégicos, se analizan los temas de circuitos
analégicos basicos, amplificadores y convertidores analégico digital y digital analdgico.

Ademas, se abordan temas relacionados al diseno fisico de los circuitos integrados y sus procesos
de fabricacion.

ASIGNATURAS.

e CARACTERIZACION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEMICONDUCTORES.

e INGENIERIA DE INTERFACES DE COMUNICACION.

e ANALISIS Y SINTESIS DE CIRCUITOS DIGITALES.

e ARQUITECTURAS DE PROCESAMIENTO Y MEMORIAS.

e ANALISIS Y DISENO DE CIRCUITOS ANALOGICOS INTEGRADOS.

e PROCESOS DE FABRICACION Y DISENO DE LAYOUT PARA CIRCUITOS INTEGRADOS.
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En términos generales, las asignaturas tienen el siguiente aporte al perfil de egreso:

Las asignaturas de CARACTERIZACION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
SEMICONDUCTORES e INGENIERIA DE INTERFACES DE COMUNICACION, son las mismas que
las de la especialidad de Fabricacion de Dispositivos Electréonicos y Circuitos Integrados, aportan
saberes y habilidades relacionadas con las caracteristicas eléctricas de los dispositivos
electrénicos y herramientas de programacién para el disefio de sistemas de prueba de los
circuitos disehados.

Las asignaturas de ANALISIS Y SINTESIS DE CIRCUITOS DIGITALES. Y ARQUITECTURAS DE
PROCESAMIENTO Y MEMORIAS, aportan conocimientos y habilidades para el disefio, analisis y
sintesis de circuitos digitales, la primera inicia con el desarrollo de habilidades para el disefo de
circuitos digitales basicos, iniciando desde compuertas ldgicas, hasta circuitos de mayor
complejidad, tanto combinacionales como secuenciales, terminando con el disefo de interfaces
de comunicaciéon, mientras que la segunda, la podemos considerar como una continuaciéon de la
primera, abordando temas de arquitecturas de procesamiento, disefo y ejecucion de
microinstrucciones al interior del microprocesador, esquemas de intercomunicacidon entre
bloques de un microprocesador, como las unidades aritmético légicas, memorias y circuitos
periféricos, finalizando con un analisis que lleva al participante a visualizar arquitecturas mas
modernas de procesamiento digital de datos.

Por otro lado, la asignatura de ANALISIS Y DISENO DE CIRCUITOS ANALOGICOS INTEGRADOS
aborda los temas relacionados a la adquisicidn y acondicionamiento de sefales analdgicas. Estos
circuitos son la interfaz entre el mundo real analdgico con los sistemas digitales de
almacenamiento y procesamiento de datos.

Por ultimo, la asignatura de PROCESOS DE FABRICACION Y DISENO DE LAYOUT PARA
CIRCUITOS INTEGRADOS es el puente entre los procesos de diseno de los circuitos integrados y
su fabricacidn. Aborda los temas del proceso fotolitografico para la fabricacion de los circuitos
integrados y el uso de las herramientas para el disefio fisico de dichos circuitos.
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